\Wﬂ PLAS PLAZMAVAGOK

A plazmasugaras vagasi technologiaval olcson, pontosan és j0 minoségben darabolhatok
a fémes anyagok (acélok, nemesacélok, réz és aluminium otvozetek) 45 mm vastagsagig.

CUT 40

Szériajellemzok

* Gyors, tiszta, gazdasagos

* Vagopisztoly 6 m-es kabellel

* Beépitett HF - konnyii ivgydjtas

* Levegoutanfilvas g

¢ Termikus talterhelés elleni védelem
* Ventilatoros hiités

* Pisztolyvédelem

Weldi Plas 60 Plas 90 Plas 140 CUT 40

Névleges halozati fesziiltség 3x400 V50 Hz | 3x400 V50 Hz | 3x400 V50 Hz Bov

Maximalis halozati teljesitmény 14 kVA 22 kVA 49 kVA 6 kVA
Halozati biztositok

(Iomha/kismgszakité) 3 X 16A 3 XA 3 X 03A 5A
Maximalis aramfelvétel 3 X 1A 3% 32A 3IXTIA 26 A
ﬁresjérési feszﬁltség (DC) 280V 205V 290V /35V B0Y
Vagoaram-fokozatok 2 2 3 fokozatmentes

80%— 140A | 40%_40A
30%—30A | 40%—80A | goa j00a | 0% _32A

Bekapcsolasi ido (Tc=10 perc) 50 % — 30 A PR Syl A

Vaghato anyag vastagsaga (acél)| max I12mm max. 25 mm max. 45 mm Tmm

Taplevego-nyomas 0,4-0,7 MPa 0,4-0,7 MPa 0,4-0,7 MPa 0,4-0,7 MPa

Sziikséges levegomennyiség 155 1/min 230 |/min 230/min 230 1/min

Forgatoasztal-csatlakozas + + 2

Méretek (SZXMXH, mm) 410790 610 | 520 < 940 710 | 520 <940 710 | 160 <300 390
(kerekek nélkiil) (410620 > 610)| (520 <710 X 710)f (520 710 < 710)

Tomeg 100 kg 165 kg 23l kg 102 kg

Védettség: IP 21; Hodllosagi osztaly: F (155 °C); Hités: AF (ventilatoros); EMC-osztaly: 2A.

PLAS 60
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Cim: 9700 Szombathely, Narai ktilso ut 2/D

Tel.: +36 30/281 20 40
Email: szikra@szikrahegesztes.hu
Web: www.szikrahegesztes.hu

o CNC-OXY-PLAS 3015

szamitogéppel vezérelt koordinata-asztal

robosztus kiépités; fiiggetien targyasztal a karos mechanikai hatasok elkeriilése érdekében,
egyszeril kezelhetoség; ivfigyelés; specialis pisztolymozgatas a lemez atfijasakor;
igény szerint plazma, langvagas vagy vegyes hasznalatra kialakitas

Fo jellemzok:

* Max. lemezméret: 1500 x 3000 mm
* Vaghato anyagvastagsag:

I1-20 mm plazmavagas,

10-100 mm langvagas

* Mechanikai pontossag: 0,2 mm

Szoftverjellemzok:

HPGL fijliformatum olvasasa, modositasa a plazmavagasi technolégianak megfeleloen;
lemezmérés; vagas elotti szimulacio; grafikus kijelzés szimulacié és vagas kozben;
a vagando alakzat tobbszorozése, Kicsinyitése, nagyitasa, tiikrozése, forgatasa;
automatikus méretkorrekcio a vagasi rés figyelembe vételével; iij alakzat programozasa.
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